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Pattex Klej do butów

KLEJ KONTAKTOWY

CIWO CI
 przezroczysty
 tworzy prawie niewidzialn  spoin
 gwarantuje odporno  na rodki uszlachetniaj ce stosowane do mi kich tworzyw
sztucznych (np. zmi kczone PCV)

 odporno  na starzenie si  oraz na wod , rozpuszczalniki i kwasy

ZAKRES  ZASTOSOWA
Specjalny klej kontaktowy przeznaczony do czenia elementów nowego obuwia -

cznie ze sportowym oraz do naprawy. Skleja wszelkie rodzaje cz ci wierzchniej
oraz spodów stosowanych w przemy le obuwniczym. Spoina jest przejrzysta po
wyschni ciu i odporna na wod .

DANE TECHNICZNE
Opakowanie: 50 ml
Sk ad chemiczny: Roztwór klej cy wytworzony na bazie

poliuretanów zmieszanych
z rozpuszczalnikami organicznymi

Forma: Bezbarwna prze roczysta ciecz
Masa: 0,874-0,875 g/cm3

Lepko : 3000-5000 mPa.s
Temperatura stosowania: +18°C a  +25°C
Zu ycie: 250-350 g/m2 na obydwu lepionych

powierzchniach
Czas schni cia przed doci ni ciem: 5-10 minút
Czas otwarcia: 60-120 minút
Odporno  spoiny na temperatur : maks+60°C
Wytrzyma  spoiny: Zale nie od u ywanego materia u i docisku
Temperatura  zap onu < -22°C DIN 51755
Zakresy wybuchowo ci w stanie
skoncentrowanym:

DGW (%obj.): 1,4
GGW (%obj.): 13,0

sto : cca 0,89 g/cm3

Ci nienie pary: 240 mbar
Ca kowita zawarto  w gla organicznego
(TOC):

47,8%

Zawarto  rozpuszczalników organicznych
(VOC):

80%

Zawarto  suchej masy : min. 22%
Symbole  zagro enia F – wysoce  atwo palny, Xi – dra ni cy
Magazynowanie: 24 miesi ce od daty produkcji w normalnych

warunkach klimatycznych
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Jako  dla profesjonalistów

KLEJENIE
Materia y klejone musz  by  suche, wyczyszczone i pozbawione kurzu oraz t uszczu.

uszcz i inne zanieczyszczenia usuwa  nale y za pomoc  rozpuszczalnika, np. acetonem
lub bezbarwnym denaturatem. Klej rozprowadzany powinien by  za pomoc  p dzla lub
szpachelki. Po wyparowaniu substancji lotnych (5-10 minut) sklejane elementy nale y
zespoli  i na kilka sekund docisn  (sprasowa ). Ostateczna wytrzyma  uzyskiwana jest
po oko o 24 godzinach.

WA NE OSTRZE ENIE
Klej mo na przechowywa  w temperaturze od –20°C do +30°C. W przypadku zamarzni cia
podczas przechowywania w temperaturach ujemnych nale y pami ta , e klej uzyska swoj
pierwotn  g sto  dopiero w temperaturze pokojowej - przy czym wytrzyma  spoiny
pozostanie nie zmieniona. Klej, którym nas czone zostan  materia y absorbuj ce
(nasi kliwe) nie stanowi przeszkody, aby odpady takie by y unieszkodliwione w spalarniach
przemys owych. Wysoce  atwo palny . Dzia a  drazni co  na  oczy. Powtarzaj ce  si
nara enie mo e powodowa  wysuszenie lub pop kanie skóry. Opary mog  wywo ywa
uczucie  senno ci i zawroty g owy. Chronic  przed  dzie mi. Trzyma   z  daleka  od  róde
ognia,  nie  pali   i  nie  wdycha   oparów.  W  przypadku  niedostatecznej  wentyalcji
stosowa   odpwiednie indywidulane  rodki  ochrony  dróg  oddechowych.
PIERWSZA POMOC
Po ka dym kontakcie z naskórkiem nale y umy  miejsce ska one wod  z myd em oraz
posmarowa  odpowiednim kremem regeneracyjnym. Zabrudzon  odzie  nale y zdj . Przy
podra nieniu oczu nale y przep uka  bie  wod  przez minimum 15 minut oraz wezwa
lekarza.W przypadku  po kni cia kleju nale y wyp uka  usta, nie  wywo ywac  wymiotów oraz
uda  sie do lekarza - pokazuj c opakowanie  lub  etykiet    po kleju. W przypadku
nawdychania si  oparów kleju nale y osob  poszkodowan   wyprowadzi  z zagro onego
miejsca  i  w  razie  dolegliow ci  skonsultowa   si   z  lekarzem

UWAGA:
Wszystkie dane bazuj  na naszej wiedzy oraz naszych wieloletnich do wiadczeniach. Ze
wzgl du na ró ne warunki produkcyjne oraz mnogo  stosowanych materia ów wskazówki
nasze i porady ustne s  traktowane jako niezobowi zuj ce zalecenia. W przypadku

tpliwo ci oraz nie sprzyjaj cych warunków nale y wykona  odpowiednie testy lub za da
profesjonalnej ekspertyzy. Nale y u ywa  jedynie zalecane produkty oraz stosowa   si  do
wskazówek producentów wyk adzin pod ogowych. Po opublikowaniu niniejszych informacji
trac  wa no  wszelkie wcze niejsze publikacje.


